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Trends bei Box-IPCs

Klein, flexibel und immer
applikationsspezifischer

Auch wenn dank neuer Bedienkonzepte
die Panel-PCs zurzeit sehr beliebt sind,
so vernachldssigen die Embedded-An-
bieter nicht die Bauform der Box-IPCs.

Box-IPCs profitierten von der Entwicklung
Strom sparender Prozessoren mit weniger Ab-
warme - Intels Pentium M kann man hier be-
sonders als Geburtshelfer nennen. Dank grof-
flichigen Kiihlkérpern, die praktisch iiber die
gesamte Gehduseoberseite gehen, sind die
Rechner meistens ohne Liifter zu betreiben. Mit
neuen Prozessorgenerationen wie Intels Atom
oder AMDs APU-Serie verbessert sich nicht nur
die Rechenleistung, auch der Stromverbrauch
sinkt - fiir die Entwickler von Box-IPCs verbes-
sert sich damit die Ausgangsbasis: Neue Rech-
nergenerationen sind nicht nur schneller und
vielseitiger, sie kénnen auch noch kompakter
gebaut werden.

Damit erschliefen sich die Box-IPCs An-
wendungsfelder, die von 19-Zoll-Rechnern und
dhnlichen klassischen Bauformen nicht be-
dient werden konnen. Dieses Geschaftspoten-
zial adressieren mittlerweile viele Embedded-
Anbieter. Um sich vom Wettbewerb zu diffe-
renzieren, sind Unterscheidungsmerkmale
gefragt. Dazu verfolgt die Branche unterschied-
liche Strategien.

So setzt beispielsweise Adlink Technology
auf High-End-Rechenleistung fiir den liifterlo-
sen MXC-6000. Ausgestattet mit Intels Core i7-
620LE-Prozessor (2,0 GHz getaktet), bietet der
Box-IPC hohe Rechenperformance fiir leistungs-
hungrige Anwendungen wie Bildverarbeitung,
Signalverarbeitung und Echtzeit-Automatisie-
rung. Mit seinem erweiterten Betriebstempera-
turbereich von -10°C bis 60°C und seinem ka-
belfreien Aufbau bietet der Rechner zudem
hohe Zuverldssigkeit auch in rauen Umge-
bungsbedingungen.

Die Haltbarkeit dieses Box-IPCs beruht
nicht nur auf dem erweiterten Temperaturbe-
reich sondern auch auf dem auferordentlich
robusten Gehduse, das Abmessungen von 130
X 225 x 183 mm aufweist. Die Vibrationsfes-
tigkeit liegt bei 5 g und die Schockfestigkeit
erreicht 50 g.

Fiir gehobene Anspriiche ist auch das
Schnittstellenpaket des Embedded-Computers
ausgelegt: VGA/DVI-Dual-Display-Support,
16-kanaliges, isoliertes digitales I/0, zwei Giga-
bit-Ethernet-Ports, zwei per Software program-
mierbare RS232/422/485-Anschliisse (COM1
und COM2), zwei RS232-Anschliisse (COM3
und COM4), vier externe USB-2.0-Ports und ein
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interner USB-2.0-Port (auf einer Riser-Card).
Der interne USB-2.0-Port bietet die Moglichkeit,
Lizenzschliissel und/oder verschliisselte Pass-
worter iiber einen USB-Dongle bereitzustellen,
wodurch die Sicherheit der Plattform spiirbar
erhoht werden kann. Falls erforderlich, leitet ein
einfach montierbares Liiftermodul zusatzlich
Warme ab.

Abgerundet wird der High-end-Anspruch
des Computers durch seine Erweiterbarkeit.
Viele kompakte Box-IPCs vertrauen auf ihre
Schnittstellenausstattung und verzichten des-
halb auf PC-iibliche Steckpldtze - nicht so der
MXC-6000: Zwei PCI/PCle-x4-Erweiterungs-
steckplitze sorgen fiir Erweiterungsmoglich-
keiten auch bei hohem Bandbreitenbedarf. Der
benutzerfreundliche Aufbau ermoglicht zu-
dem den einfachen Einbau von Erweiterungs-
karten.

Ein Beispiel fiir einen Box-IPC mit deutlich
reduziertem Platzbedarf liefert Lead mit dem
»LEC-7020D« und Abmessungen von 198 x 42
x 145 mm. Ein kleines, kompaktes, liisterloses
Gerdt mit Intels Atom-CPU stellt heutzutage
allerdings keine wirkliche Innovation mehr dar.
Der LEC-7020D will sich deshalb durch sein
durchdachtes, benutzerfreundliches und 16-
sungsorientiertes Design deutlich von seinen
konkurrierenden Verwandten abheben. Zum
einen wurde der Rechner so konzipiert, dass die
Assemblierung von Festplatten, SSDs, Com-
pactFlash-Karten, Arbeitspeichern, WLAN- und
3G/GPS-Modulen sehr einfach umzusetzen ist:
Die untere Blende des Gerdtes ldsst sich hierzu
wie ein kleines Tiirchen aufmachen, und weder
Kabel noch Kiihler oder sonstige Bauteile storen
den Anwender bei der Installation seiner ge-
wiinschten Komponenten. Des Weiteren unter-
stiitzt der kleine Box-IPC die meisten gangigen
Befestigungsmoglichkeiten: als Auf-Wand-Gerat
mithilfe des Wall-Mount-Kits, als hinter dem
Monitor hidngendes System durch das VESA-
Mount-Kit, als Hutschienen-Rechner mittels
DIN-Rail-Kit oder als System fiir Server-Schran-
ke unter Einsatz des Rack-Mount-Kits.

Die iiblichen Anschliisse fiir den Einsatz in
der industriellen Automatisierung, Gebaudeau-
tomation und Kommunikationstechnik sind
ebenfalls gegeben; dabei ldsst sich die Bildiiber-
tragung sowohl analog, iiber einen VGA-Port,
als auch Digital, iiber DVI-D, realisieren.

Eine weitere Unterscheidungsmoglichkeit im
dicht gedridngten Box-IPC-Markt bietet die Spe-
zialisierung des Gerdtes auf einen Applikations-
typ. Moxa bietet beispielsweise einen EN-50155-
konformen Computer mit Atom-Prozessor und
Hot-Swap-Funktionalitdt fiir Network Video

Mit »MXC-6000« will Adlink das High-End
fiir Box-1PCs definieren.

Flexible und einfache Monatagemdglichkeiten bietet
der »LEC-7020D« von Lead sowohl intern als auch extern.

Als EN-50155-konformer Box-IPC ist V2416 von Moxa
ein echter Schienenspezialist.

Recording im Schienenverkehr an. Der Box-IPC
»V2416« basiert auf Intels Atom N270 und ver-
fiigt tiber vier serielle RS232/422/485-Schnitt-
stellen, duale LAN-Ports sowie drei USB-2.0-
Hosts. Dariiber hinaus bieten die Computer
duale VGA- und DVI-I-Ausgdnge.

Der fiir Network Video Recording entwickel-
te Rechner ist mit zwei Slots fiir zusdtzliche
Speichermedien versehen, wie Festplatten oder
SSD-Laufwerke. Sie unterstiitzen Hot Swapping
fiir komfortablen, schnellen und einfachen Aus-
tausch. Die programmierbaren LEDs zeigen
sowohl die verbleibende Speicherkapazitat an,
als auch den Computerstatus. Die enthaltene
API-Library erméglicht die einfache Konfigura-
tion der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion tiber
die Speicherkapazitdt und vereinfacht die Ent-
wicklung.

EN 50155 spezifiziert die Standards in Be-
trieb, Entwicklung, Konstruktion und Testen
von elektronischen Gerdten, die in Schienen-
fahrzeugen und Schienenverkehrsanwendun-
gen eingesetzt werden. Moxas Box-IPC wird
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den entsprechenden Umgebungstests unterzogen,
die die zuverldssige Leistung unter verschiedenen
Stromversorgungszustanden garantieren, wie
Spannungsdanderungen, Stromversorgungsunter-
brechungen oder Wechsel der Spannungsversor-
gung. Ebenso widerstehen die Computer Umwelt-
einfliissen wie Erschiitterungen, Stofle oder Tem-
peraturschwankungen.

Wenn es nicht ganz so rau zugeht und der Ein-
satzzweck es zuldsst, dann vereinen Box-IPC-
Anbieter auch gerne mal die Ansdtze »klein« und
»anwendungsspezifisch«. Ein Beispiel liefert Ady-
na Deutschland mit einem M2M-PC fiir die Hut-
schienenmontage. Die Stromversorgung des
»M2M-PC-UMTS« deckt dazu einen Bereich von
32 V bis 78 V ab und eignet sich so besonders fiir
den Einsatz in der Versorgungswirtschaft, in der
Telekommunikations- und der Transporttechnik,
da dort Anlagen bevorzugt mit 48 V betrieben
werden. Der liifterlose Rechner kommt in einem
nur 10 cm hohen, 8 cm tiefen und 8 cm breiten
Gehause unter und verfiigt dariiber hinaus noch
{iber ein UMTS- und GSM-Modem. Er eignet sich
fiir Windows- und Linux-Betriebssysteme, so dass
Standardsoftware direkt installiert und ausgefiihrt
werden kann. Durch seine geringe Grofle, seine
Robustheit - auf bewegliche Teile wurde verzich-
tet - und seine geringe Leistungsaufnahme von
nur rund 9 W ist der Rechner auch in anspruchs-
vollsten Umgebungen fast wartungsfrei einsetz-

»M2M-PC-UMTS« von Adyna vereint kompakte
Abmessungen mit einer deutlichen Fokussierung
auf Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M).

»Embedded Building Blocks«-Initiative
will neue Vertriebskandle erschlieen
fiir Embedded-Technologien wie den Box-IPC.
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bar. Da eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
mit nur geringer Kapazitdt ausreicht, amortisiert
sich der Box-IPC teilweise schon bei der Anschaf-
fung.

Trotz seiner kleinen Abmessungen verfiigt der
Rechner iiber eine ansehnliche Schnittstellenaus-
stattung, unter anderem LAN, vier USB-2.0-Ports,
DVI und drei Audio-Buchsen. Mit 8 GByte bis 32
GByte Flashdisk-Kapazitdit und 1 GByte RAM-
Speicher bietet der kompakte Hutschienen-PC
Speicherressourcen auch fiir komplexere Anwen-
dungen wie SCADA, Datenlogger, Soft-SPS oder
Datenbanken. Aufgrund der niedrigen Verlustleis-
tung entsteht nur eine geringe Warmeabgabe und
empfiehlt sich damit auch fiir den Einsatz in
Schaltschrianken. Dabei eignet sich der robuste
Rechenr sowohl fiir solar- als auch fiir batteriege-
speiste Anlagen.

Um sich neue Kundenkreise zu erschliefen,
setzt die Embedded-Building-Blocks-Initiative auf
neue Vertriebswege und iiberldsst dem Handel die
Gerateabstimmung. Intel, als Initiator dieser Initi-
ative, will so Embedded-Technologien in den Con-
sumer/Biiro-PC-»Channel« einzufiihren und damit
gleichzeitig fiir einen kleinen Ausgleich fiir ein
langjahriges Problem zu sorgen: Denn Consumer/
Biiro-PCs kommen auch im Industrie- und Embed-
ded-Bereich zum Einsatz, obwohl sie nicht robust
genug fiir das Einsatzprofil sind - der billige Ein-
kaufpreis ist entscheidend, die Folgekosten wer-
den nicht mit einkalkuliert. Entsprechend miissen
sich Anbieter von Embedded-PCs immer wieder
mit den Preis verzerrenden »Channel«-Produkten
auseinandersetzen. Mit den »Embedded Building
Blocks« wird nun dem Handelskanal - Intel hat
alleine in Deutschland 7000 Channel-Kunden die
PCs assemblieren - ein Baukastensystem an die
Hand gegeben, um Embedded-Technologie an die
Kunden zu verkaufen, die mal ein robusteres Sys-
tem benétigen. Diese Anwender kommen zumeist
aus dem Consumer/Office-Bereich und nicht aus
den typischen Industriesegmenten der Embedded-
Technologie. Damit erreichen die Mitglieder wie
apra-norm, congatec, DSM, MSC und TQ ganz
neue Anwenderkreise, ohne bestehenden Partnern
und Distributoren Kunden weg zu nehmen oder
sie zu verdrgern. Die Board-Partner liefern fiir die
Initiative COM-Express-CPU-Module, die mit ei-
nem Trager-Board die Basis fiir ein robustes Sys-
tem bilden. Der »Channel« kann dabei eigene Er-
weiterungskarten hinzufiigen und so die Adaption
an die Kundenwiinsche ermoglichen. Das Ganze
wird dann in ein kompaktes und robustes Indus-
triegehduse gepackt.

Die Beispiele zeigen, dass Box-IPCs, obwohl
sie momentan weniger in die »Schlagzeilen«
kommen, noch lange nicht zum alten Eisen bzw.
Alu zdhlen. Bei einigen Anwendungsfeldern mit
recht gemafRigten Umgebungsbedingungen, wie
Digital Signage, lassen die Anbieter auch schon
mal gerne das »l« weg - als Box-PC haben sich
die Rechner neue Aufgaben erschlossen, die fiir
die populdren Panel-PCs noch lange Zukunfts-
musik sind. (mk) [}

M&m‘ﬂ‘llﬂ Nr. 38 / 16.9.2011 25

Oie wnabhdngige Wechenseitang 10 Ela

Lieferprobleme?
Lange Lieferzeiten?
Fehlendes Zubehor?

C 19926
By,

LA
L

GrofBtes Optrex-Lager Europas
auch viele Mitsubishi-Typen vorrétig

|

|

TFT-Distribution
seit 1992

DISTEC GmbH

distribution@distec.de



